
GUÍA DE REPARACIÓN DE LA PLACA HASH DE 

ANTMINER S19 PRO 

 

I. Requisitos de preparación de la plataforma / herramienta / equipo de mantenimiento 

1. Requisitos de la plataforma: 

Banco de trabajo de reparación con manta de goma (el banco de trabajo debe estar conectado 

a tierra), muñequera antiestática y conexión a tierra. 

2. Requisitos de equipo: 

Soldador de temperatura constante (350 ℃ - 380 ℃), la punta del soldador puntiagudo se utiliza 

para soldar pequeños parches como resistencias de chip y condensadores; pistola de calor, 

estación de trabajo BGA se utilizan para desmontaje y soldadura de chips / BGA; Se utiliza un 

multímetro con clavija de acero para soldar y casquillo en T termocontraíble para facilitar la 

medición (se recomienda Fluke15b +); Osciloscopio (recomendado ), cable de red (requisitos: 

conexión a Internet, red estable) 

3. Requisitos para las herramientas de prueba: 

Fuente de alimentación APW12: APW12_12V-15V_V1.2 y cable adaptador de corriente (hecho 

a sí mismo: utilice cables de cobre gruesos para conectar la fuente de alimentación en los 

polos positivo y negativo y la placa hash. Se recomienda utilizar cables de cobre 4AWG con 

una longitud de 60 cm o menos) para el tablero hash. Utilice el probador de placa hash de la 

placa de control V2.2010. Los polos positivo y negativo del probador deben instalarse con 

resistencias de descarga. Se recomienda utilizar una resistencia de cemento de 25 ohmios y 

más de 100W. 

4. Mantenimiento de materiales auxiliares / requisitos de herramientas: 

Columna de pasta de soldadura M705, fundente, lavado de tableros con alcohol absoluto; el 

agua de lavado de la placa se utiliza para limpiar los residuos de soldadura después de la 

reparación; El gel térmico (especificación: Fujipoly SPG-30B) se utiliza para untar la superficie 

del chip después de la reparación; malla de acero para plantar estaño, alambre de absorción 

de soldadura, bola de soldadura (se recomienda que el diámetro de la bola sea de 0,4 mm); al 

reemplazar un nuevo chip, debe estañar los pines del chip y luego soldarlos a la placa hash, y 

luego bloquear los disipadores de calor grandes después de aplicar gel térmico uniformemente 

en la superficie del chip. 

5. Requisitos comunes de material de repuesto de mantenimiento: 

Resistencia 0402 (0R, 51R, 10K, 4.7K,); Condensador 0402 (0,1 uf, 1 uf) 

Las herramientas de reparación anteriores son necesarias. Por supuesto, también puede elegir 

el conveniente paquete de reparación de tablero hash antminer de Bitmain. 

 

II. Requisitos de mantenimiento 

1. Preste atención al método de operación al reemplazar el chip. Después de reemplazar 

cualquier accesorio, la placa PCB no debe deformaciones obvias. Compruebe las piezas de 

repuesto y las piezas circundantes en busca de problemas de circuito abierto y cortocircuito. 

2. Los operadores de mantenimiento deben tener cierto conocimiento electrónico, más de un 

año de experiencia en mantenimiento y ser competentes en la tecnología de soldadura de 

paquetes BGA / QFN / LGA. 



3. Después de la reparación, la placa hash debe probarse más de dos veces para que esté 

bien antes de que pueda entregar. 

4. Verifique si las herramientas y los probadores de tablero hash pueden funcionar 

normalmente, determine la estación de mantenimiento para probar los parámetros del software, 

las versiones de los dispositivos de prueba, etc. 

5. En la prueba de reparación y reemplazo del chip, primero se debe probar el chip y luego se 

realizará la prueba de funcionamiento después de pasar. La prueba de funcionamiento debe 

garantizar que el disipador de calor pequeño esté calificado para soldar. Al instalar el disipador 

de calor grande, la superficie del chip debe estar cubierta uniformemente con gel térmico y el 

ventilador de enfriamiento debe estar a máxima velocidad. Cuando se usa el chasis para 

disipar el calor, se deben colocar 2 tableros hash al mismo tiempo para formar un conducto de 

aire. La prueba unilateral de la producción también debe garantizar que se forme el conducto 

de aire (importante). 

6. Al medir la señal, use 4 ventiladores como ayuda para la disipación del calor, y los 

ventiladores deben mantener la velocidad máxima. 

7. Al encender la placa hash, el usuario debe conectar primero el cable de cobre negativo de la 

fuente de alimentación, luego el cable de cobre positivo de la fuente de alimentación y 

finalmente conectar el cable de señal. Al retirar, el orden de instalación debe invertirse. Primero 

retire el cable de señal, luego retire el cable de cobre positivo de la fuente de alimentación y 

finalmente retire el cable de cobre negativo de la fuente de alimentación. Si el usuario no sigue 

este orden, es muy fácil dañar R233, R232 (no se pueden encontrar todos los chips). Antes de 

probar el patrón, la placa hash reparada debe enfriarse antes de la prueba, de lo contrario, 

puede causar PNG. 

8. Para reemplazar un nuevo chip, se requieren alfileres de impresión y pasta de soldar para 

garantizar que el chip esté presoldado y luego soldado a la PCBA para su reparación. 

 

III. Elaboración del probador de hashboard y asuntos que requieren atención 

El dispositivo de soporte del probador de tablero hash debe satisfacer la disipación de calor del 

tablero hash y facilitar la medición de señales. 

1. Utilice el programa de actualización de la tarjeta SD del probador de tablero hash de la serie 

19 por primera vez para actualizar el tablero de control del probador de tablero hash FPGA, 

descomprímalo y cópielo en la tarjeta SD, y luego inserte la tarjeta en la ranura para tarjeta del 

probador de tablero hash; encienda durante aproximadamente 1 minuto y espere a que el 

indicador de la placa de control parpadee 3 veces, luego se completa la actualización; (si no se 

actualiza, puede hacer que un determinado chip informe de fallas durante la prueba). 

 

 

LED 
TARJETA SD 



2. Haga la tarjeta de prueba SD de acuerdo con los requisitos y descomprima directamente el 

paquete comprimido del chip de inspección del disipador de calor de un solo lado para hacer la 

tarjeta SD; 

 

3. La tarjeta de prueba SD se fabricará de acuerdo con los requisitos, y la prueba de patrón de 

8 veces del disipador de calor de doble cara necesita hacer una tarjeta SD, como se muestra 

en la siguiente figura;  

3.1 Elimine el archivo de configuración original después de descomprimirlo; 

3.2 Nombre el archivo Config.ini-NBS1902-PT2 original como Config.ini; 

 

 

ELIMINAR EL ARCHIVO 

CONFIG ORIGINAL 

NOMBRAR COMO 

CONFIG.INI 



 

 

IV. Resumen de principios 

1. Estructura de trabajo del tablero hash S19 Pro: 

El tablero hash está compuesto por 114 chips BM1398, que se dividen en 38 grupos 

(dominios), y cada grupo está compuesto por 3 circuitos integrados; el voltaje de 

funcionamiento del chip BM1398 utilizado en la placa hash S19 Pro es de 0,32 V; para el grupo 

38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 (7 grupos en total), LDO es alimentado por la salida de 19V del 

circuito de refuerzo Q9 y produce 1.8V. El grupo 31: el primer grupo es suministrado por 

VDD12.6V a través del LDO para proporcionar 1.8V, y el voltaje de cada dominio retirado se 

reduce en 0.32V. Todos los 0,8 V son proporcionados por la salida de 1,8 V de este dominio a 

través de LDO, como se muestra en la Figura 4-1;  
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2. Circuito de refuerzo de la placa hash S19 Pro: 

El circuito de refuerzo transfiere los 12,6 V alimentados por la fuente de alimentación a 20 V, 

como se muestra en la Figura 4-5. 

 



3. Tendencia de la señal del chip S19 Pro: 

1) Dirección de flujo de la señal CLK (XIN): generada por el oscilador Y1 25M, transmitiendo 

desde el chip 01 al chip 114; voltaje de 0.7V-1.3V; 

2) Dirección de flujo de la señal TX (CI, CO): desde el puerto IO de 7 pines (3.3V) a IC U4 a 

través de la conversión de nivel, y luego transmitiendo desde el chip 01 al chip 114; el voltaje 

es de 0 V cuando el cable IO no está insertado y el voltaje es de 1,8 V durante el 

funcionamiento; 

3) Dirección del flujo de la señal RX (RI, RO): del chip 114 al chip 01, regrese al terminal del 

cable de señal pin 8 a U2 y luego regrese al tablero de control; cuando no se inserta el cable de 

señal IO, el voltaje es de 0,3 V y el voltaje será de 1,8 V durante el funcionamiento; 

4) Dirección del flujo de la señal BO (BI, BO): desde el chip 01 al chip 114; el valor de medición 

del multímetro es 0V; 

5) Dirección del flujo de la señal RST: el flujo de la señal RST es desde el pin 3 del puerto IO al 

IC U3 a través de la conversión de nivel, y luego se transmite desde el chip 01 al chip 114 

después de la conversión de nivel; si no se inserta ningún cable de señal IO y el equipo está en 

espera, el voltaje es de 0 V y el voltaje es de 1,8 V cuando está en funcionamiento; 

 

4. Arquitectura minera completa:  

 

 

 

V. Fallos comunes y pasos para la solución de problemas del tablero hash 

1. Fenómeno: el chip de detección de prueba de placa única es 0 (estaciones PT1 / PT2) 

Paso 1: primero verifique la potencia de salida, verifique la Figura 5-1. 
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Paso 2: para verificar la salida de voltaje en el dominio de voltaje 

El voltaje de cada dominio de voltaje es de aproximadamente 0,32 V. Si hay una fuente de 

alimentación de 16 V, generalmente tiene voltaje de dominio. Se da prioridad a medir la salida 

del terminal de alimentación de la placa hash y comprobar si el MOS está en cortocircuito 

(medir la resistencia entre los pines 1, 4 y 8). Si 16 V tiene fuente de alimentación pero no 

voltaje de dominio, continúe verificando. 

 

 

 



Paso 3: para verificar el circuito PIC 

Mida si hay salida en el segundo pin de U6 y el voltaje es de aproximadamente 3.3V; Si es así, 

continúe solucionando el problema; Si no hay 3,3 V, verifique el estado de conexión del cable 

del probador de la placa hash y la placa hash esté bien, y reprograme el PIC. 

 

 

Pasos de programación de PIC: 

1. Programación del programa PIC en el tablero hash. 



Programa: 20191226-PIC1704-BM1398.hex 

Descargue la herramienta de programación: PICkit3, el pin 1 del cable PICkit3 corresponde al 

pin 1 de J2 en la PCB, y los pines 1, 2, 3, 4, 5 y 6 deben estar conectados. 

 

 

2. Software de programación: 

Abra MPLABIPE y seleccione el dispositivo: PIC16F1704, haga clic en encendido para 

seleccionar el modo de fuente de alimentación, luego haga clic en operar. El primer paso: 

seleccione "archivo" para encontrar el archivo .HEX a programar; el segundo paso: haga clic en 

"conectar" para conectarse normalmente; el tercer paso: haga clic en el botón "programa" y, 

una vez completado, haga clic en "verificar" para solicitar la verificación para demostrar que la 

programación se ha realizado correctamente. 

 



 

 



Paso 4: verifique la salida del circuito de refuerzo, C69 en la Figura 5-8 puede medir voltaje de 

20V. 

 

 

Paso 5: verifique la salida de cada grupo de LDO 1.8V o PLL 0.8V 

 



 

 

 

 

Paso 6: verifique la salida de la señal del chip (CLK / CI / RI / BO / RST) 

Consulte el rango de valores de voltaje descrito por la tendencia de la señal. Si la medición 

encuentra una gran desviación del valor de voltaje, se puede comparar con el valor medido del 

grupo adyacente para determinar. 



 

2. Cuando se muestra EEPROM NG en la pantalla LCD del probador de tablero hash, verifique 

si la soldadura de U10 es normal; 

3. Si el 'PIC sensor NG' se muestra en la pantalla LCD del probador de la placa hash y la 

temperatura probada es anormal, siga los pasos a continuación para solucionar el problema: 

A) Verifique si las 4 resistencias de R217, R218, C22 y C23 están soldando anormalmente, y 

verifique si la soldadura del PIN de U5 es normal; 

B) Compruebe si los cuatro sensores de temperatura de U5, R216, R219, R220, U7, R221 ~ 

R223, U8, R224 ~ R226, U9, R229 ~ R231 y la soldadura por resistencia correspondiente son 

anormales, la ubicación del sentido de temperatura es la siguiente como se muestra en la 

Figura 4-4 y 5-13, el sensor de temperatura está ubicado en la parte posterior de la PCB, la 

resistencia está ubicada en la parte frontal y posterior de la PCB, y si la fuente de alimentación 

de 3.3V del sensor de temperatura es normal; 

Verifique la calidad de soldadura del chip que conecta el sensor y el pequeño disipador de 

calor. La deformación del material del disipador de calor grande causará una mala disipación 

de calor del chip y afectará la diferencia de temperatura. 

 



3. Fenómeno: el chip de detección de placa única no está completo (estaciones PT1 / PT2) 

a) Pantalla LCD ASICNG: si (0), primero mida el voltaje total del dominio de medición y el 

circuito de refuerzo de 20 V es normal, y luego use la sonda de cortocircuito para cortocircuitar 

el punto de prueba de RO y el punto de prueba 1V8 entre el primer y el segundo chip, y luego 

opere el programa para encontrar el chip. Verifique el registro del puerto serie, si todavía se 

encuentra el chip 0 en este momento, será una de las siguientes situaciones: 

a-1) Use un multímetro para medir si los voltajes en los puntos de prueba 1V8 y 0V8 son 1.8V o 

0.8V. Si no es así, indica que el circuito LDO de 1.8V o 0.8V de este dominio es anormal, o los 

dos chips ASIC de este dominio no están bien soldados; La mayoría de las condiciones de este 

fenómeno son causadas por cortocircuitos de condensadores de filtro de parche de 0,8 V y 1,8 

V (mida la resistencia de los condensadores de filtro de parche relacionados con la parte 

delantera y trasera del PCBA). 

a-2) Verifique si los circuitos de U2, U3 y U4 son anormales, como soldadura por resistencia, 

etc. 

a-3) Mida la resistencia de R232 o R233 con un multímetro para verificar si está dentro de 1 

ohmio y la lectura no saltará aleatoriamente. De lo contrario, reemplace estas dos resistencias. 

a-4) Compruebe si las clavijas del primer chip están bien soldadas (durante la reparación se 

encontró que las clavijas están estañadas observando desde el lateral, pero las clavijas no 

están manchadas con estaño cuando se quita el chip). 

b) Si se puede encontrar un chip en el paso a), indica que el primer chip y el circuito anterior 

son buenos. Utilice un método similar para comprobar las fichas siguientes. Por ejemplo, 

cortocircuite el punto de prueba 1V8 y el punto de prueba RO entre los chips 38 y 39. Si el 

registro puede encontrar 38 fichas, las primeras 38 fichas no tienen problema; si todavía 

encuentra 0 fichas, compruebe primero el 1V8; si es normal, significa que hay un problema con 

los chips después de 38. Continúe investigando con dicotomía hasta que se encuentre el chip 

problemático. Suponiendo que hay un problema con el chip N-ésimo, cuando el 1V8 y el RO 

entre los chips N-1 y N están cortocircuitados, se pueden encontrar chips N-1, pero cuando el 

1V8 y el RO entre el N-1 y el N + 1 los chips están en cortocircuito, no se puede encontrar el 

chip completo. 

c) Pantalla LCD ASIC113: (Informe 113), significa que la placa hash puede detectar 114 chips a 

una velocidad de 115200 baudios, pero solo se encuentran 113 chips a una velocidad de 

baudios de 12 M, y no se pudo encontrar un chip a una velocidad de baudios de 12 M; 

Método de reparación: utilizando el método de dicotomía, cortocircuite el punto de prueba 

1V8 y el punto de prueba RO entre los chips 38 y 39 con la sonda de cortocircuito. Si el registro 

puede encontrar 38 fichas, no hay problema con las primeras 38 fichas; si hay un cortocircuito 

en el chip 47, pero el registro informa el 46, indica que no se puede detectar el chip 47 y que no 

hay ningún problema con la inspección visual. Generalmente, se reemplazará el chip 47;  

 



d) Pantalla LCD ASICNG: (X, un determinado chip se informa de forma fija), hay dos 

situaciones: 

d-1) El primer caso: el tiempo de prueba es básicamente el mismo que el de la placa buena 

(por lo general, el valor de X no cambiará cada vez que prueba) (el tiempo de prueba se refiere 

al tiempo desde que se presiona el botón de inicio de prueba hasta el tiempo en el que se 

muestra el resultado de ASICNG: (X) en la pantalla LCD). Es probable que esta situación sea 

causada por la soldadura por resistencia anormal del CLK, CI y BO delantero y trasero del chip 

Xth, por lo que los usuarios deben concentrarse en estas 6 resistencias. La pequeña 

probabilidad se debe a X-1, X, X + 1, es decir, entre los tres chips, se producen las siguientes 

condiciones de soldadura anormales de los pines del chip: 

 

 

d-2) El segundo caso: el tiempo de prueba es casi el doble que el de la placa buena (a veces el 

valor de X cambiará cada vez que pruebe, ya veces X = 0); en este momento, el registro 

generalmente tiene la siguiente información (el número rojo no es 13 en algún momento, 

dependiendo del asiento al que esté conectado el probador de la placa hash); Durante la 

prueba, suponga que el voltaje de dominio de todos los campos frente a la posición anormal es 

casi inferior a 0,3 V y que el voltaje de dominio de los campos posteriores es casi todos 

superiores a 0,34 V. Esta situación se debe a que el chip no está bien soldado, generalmente 

1.8V, 0.8V, RXT, CLK no están bien soldados. Se recomienda medir directamente el voltaje del 

dominio para localizar qué dominio es el problema. El método de cortocircuito 1V8 y RO 

utilizado en la sección a) también puede localizar la posición anormal; 



 

5. Fenómeno: Patrón NG de placa única, que indica que los datos del nonce de respuesta 

están incompletos (estación PT2) 

El patrón NG es causado por la gran diferencia entre las características del chip y otros chips. 

En la actualidad, se encuentra que la matriz del chip está dañada, así que simplemente 

reemplace el chip. Según la información del registro, las reglas de reemplazo son las 

siguientes: 

Si la apariencia del chip no está dañada, simplemente reemplace el chip con la tasa de 

respuesta más baja en cada dominio. La siguiente figura muestra uno de los registros de 

prueba, se puede ver en el registro que la tasa de respuesta de cuatro chips asic [57] [58] [61] 

[63] [64] es baja. Reemplace el chip 61 (62). 

PD: Se debe prestar especial atención a que los números de dominio y asic comiencen desde 

0 

 

 

6. Fenómeno: la prueba de chip está bien, el puerto serie de prueba de función PT2 no se 

detiene (carrera de larga distancia) 

Método de reparación: durante la prueba PT2, compruebe el registro de impresión del puerto 

serie. Cuando el puerto serie comience a funcionar durante mucho tiempo, utilice una sonda de 

cortocircuito para cortocircuitar RO y 1.8V. El cortocircuito comienza desde el primer chip. Si el 

puerto serie deja de funcionar a largo plazo después del cortocircuito, el primer chip está bien. 

De acuerdo con este método, encuentre el chip que todavía tiene la falla operativa a largo 



plazo después de que cierto chip se cortocircuite. Generalmente, es causado por cierto daño 

en el chip, así que simplemente reemplácelo; 

 

7. Fenómeno: la prueba del chip PT1 está bien, la prueba de función PT2 siempre informa de 

un determinado chip NG; 

Método de reparación: verifique la apariencia, mida el condensador del chip o la resistencia 

en el frente, generalmente es causado por una soldadura deficiente del chip o un condensador 

de chip, resistencia dañada o resistencia anormal; 

 

VI. Problema de la placa de control que causa los siguientes problemas 

1. Todo el minero no funciona 

1) Compruebe si los voltajes en varios puntos de salida de voltaje son normales. U8 se puede 

desconectar primero si 3.3V está en cortocircuito. Si todavía está cortocircuitado, la CPU se 

puede desconectar para realizar la medición. Para otras anomalías de voltaje, generalmente 

reemplace el IC del convertidor correspondiente. 

2) Si el voltaje es normal, verifique el estado de soldadura del DDR / CPU. 

3) Intente actualizar el programa flash con la tarjeta SD; 

Si el minero cuyo tablero de control ha sido recargado necesita comenzar normalmente, se 

requieren los siguientes dos pasos: 

a) Una vez superada la recuperación de la tarjeta, el indicador LED verde estará siempre 

encendido y se reiniciará la alimentación; 

b) Espere 30 segundos después de volver a encender (el tiempo transcurrido desde que se 

enciende OTP). 

c) OTP (Programable por única vez) es un tipo de memoria de MCU, lo que significa 

programable por única vez: después de programar el programa en el IC, no se puede cambiar y 

borrar de nuevo; 

 

Precauciones: 

(1) Un corte de energía repentino durante OTP o un tiempo de menos de 30 segundos hará 

que la placa de control no abra la función OTP. En cuanto al problema de que la placa de 

control no se puede iniciar (no está en red), el usuario debe reemplazar el U1 (IC de control 

principal FBGA de la placa de control), y U1 ya no se puede usar en la serie 19 después del 

reemplazo. 

(2) Para la placa de control con la función OTP activada, U1 no se puede utilizar en otras series 

de modelos; 



 

 

2. Todo el minero no puede encontrar la IP. 

Probablemente, la IP no se puede encontrar debido a un funcionamiento anormal. Consulte el 

primer punto para la resolución de problemas. 

Compruebe la apariencia y la soldadura del puerto de red, el transformador de red T1 y la CPU. 

 

3. Todo el minero no se puede actualizar. 

Compruebe la apariencia y la soldadura del puerto de red, el transformador de red T1 y la CPU. 

 

4. Todo el minero no carga el tablero hash o tiene menos enlaces. 

A. Verifique el estado de la conexión del cable. 

B. Verificar las partes del tablero de control correspondientes a la cadena. 

C. Compruebe la calidad de la soldadura por ola de las clavijas enchufables y la resistencia 

alrededor de la interfaz enchufable. 



 

 

VII. Fenómeno de fracaso de todo el minero 

Fallos comunes: 

No se puede detectar IP, el número de ventiladores es anormal y la cadena es anormal. Si hay 

una anomalía en la prueba, siga la interfaz de monitoreo y las indicaciones del LOG de prueba 

para el mantenimiento. 

1) La visualización del ventilador es anormal: compruebe si el ventilador funciona normalmente, 

si la conexión con el tablero de control es normal y si el tablero de control es anormal. 

2) Menos enlace: Menos enlace se refiere a que entre los 3 tableros falta 1 pieza. En la 

mayoría de los casos, existe un problema con la conexión entre la placa hash y la placa de 

control. Verifique el cable para ver si hay un circuito abierto. Si la conexión es correcta, el 

usuario puede probar la placa única PT2 para comprobar si puede pasar la prueba. Si pasa la 

prueba, básicamente se puede determinar que el problema está en el tablero de control. Si la 

prueba falla, use el método de reparación PT2 para repararla. 

3) Temperatura anormal: Generalmente, se debe a que la temperatura es alta. La temperatura 

de PCB establecida por nuestro sistema de monitoreo no puede exceder los 90 grados. Si 

supera los 90 grados, el minero emitirá una alarma y no funcionará normalmente. Por lo 

general, es causado por una temperatura ambiente alta que el minero no puede trabajar 

normalmente. El funcionamiento anormal de los ventiladores también provocará una 

temperatura anormal. 

4) No se pueden encontrar todos los chips (el arranque se puede operar, pero la tasa de hash r 

es 2/3 o 1/3 del valor normal). El número de chips no es suficiente: si el número de chips no es 

suficiente, puede consultar PT2 para realizar pruebas y reparaciones.  



 

5) Después de operar durante un período de tiempo, no hay hashrate, la conexión al grupo de 

minería se interrumpe, luego verifique la red; 

 

6) Estado del minero normal; 

 



 

7) Una placa hash tiene una tasa de hash baja: en cuanto a esta situación, puede iniciar sesión 

en la IP a través del software Putty para observar si el voltaje de funcionamiento del dominio de 

esta placa es normal y si el retorno NONCE es normal. Puede repararlo de acuerdo con el 

mensaje Putty LOG. 

8) Cómo usar putty: tail-f /tmp/nonce.log-NONCE comando de impresión tail -f /tmp/adc.log-

domain comando de impresión de voltaje 

Las operaciones específicas son las siguientes:  

1. Abra la masilla, ingrese la IP del minero en cuestión y haga clic en ABRIR. 

 

2. Ingrese el nombre de usuario, la contraseña y el comando de prueba para verificar el estado 

de respuesta NONCE y el estado del dominio de voltaje. Si el NONCE y el voltaje del dominio 

son anormales, el usuario puede realizar la medición y el mantenimiento basándose en el chip 

anormal impreso.  

 

 

 

INTRODUZCA LA IP 

DEL MINERO 

INGRESAR MINERO, PRESIONE OK 

PARA ENTRAR 

INGRESAR MINERO 

COPIAR LO SIGUIENTE Y HACER CLICK DERECHO, 

LUEGO PRESIONE OK 



VIII. Otros asuntos que requieren atención 

Diagrama de flujo de mantenimiento 

 

● Inspección de rutina: Primero, inspeccione visualmente la placa de control que se va a 

reparar, observe si hay deformación o quemaduras en la PCB. En caso afirmativo, debe 

procesarse primero; si hay marcas de quemaduras obvias en las piezas, piezas desplazadas 

por colisión o piezas faltantes, etc .; en segundo lugar, después de pasar la inspección visual, 

la impedancia de cada dominio de voltaje se puede probar primero para detectar si hay un 

cortocircuito o un circuito abierto. En caso afirmativo, debe tratarse primero. Además, 

compruebe si el voltaje de cada dominio es de aproximadamente 0,36 V. 

● Después de pasar la prueba de rutina (la prueba de cortocircuito de la prueba de rutina 

general es necesaria para evitar que el chip u otros materiales se quemen debido al 

cortocircuito cuando se enciende la alimentación), la prueba de chip se puede realizar con el 

probador de tablero hash, y el posicionamiento se puede determinar de acuerdo con el 

resultado de la prueba del probador de tablero hash. 

● De acuerdo con los resultados mostrados de la detección del probador de tablero hash, 

comenzando desde el chip casi defectuoso, verifique los puntos de prueba del chip (CO / NRST 

/ RO / XIN / BI) y voltajes como VDD0V8 y VDD1V8. 

● De acuerdo con el flujo de la señal, excepto que la señal RX es una señal de transmisión 

inversa (del chip No. 114 al No. 1), varias de las señales, incluida CLK CO BO RST, son de 

transmisión directa (1-114) y la falla anormal El punto se puede encontrar a través de la 

secuencia de la fuente de alimentación. 

● Al localizar el chip defectuoso, es necesario volver a soldar el chip. El método consiste en 

agregar fundente alrededor del chip (preferiblemente fundente sin limpieza) y calentar las 

uniones de soldadura de los pines del chip a un estado disuelto para que los pines y las 

almohadillas del chip vuelvan a funcionar y recojan el estaño, de modo que lograr el efecto de 

estañado nuevamente. Si la falla sigue siendo la misma después de volver a soldar, puede 

reemplazar el chip directamente. 

● La tabla hash reparada puede considerarse un buen producto con más de dos pasadas 

cuando se prueba con el probador de tablas hash. Por primera vez, después de reemplazar las 

piezas, espere a que se enfríe el tablero hash, use el probador de tablero hash para realizar la 

prueba y, después de pasar la prueba, déjelo a un lado y luego enfríelo. Por segunda vez, 

después de unos minutos cuando la tabla hash se enfríe, pruebe nuevamente. 

OBSERVA LA 

APARIENCIA 

MEDIR LA 

RESISTENCIA 

MEDIR VOLTAJE 

PROBAR CON 

HASHBOARD 

VERIFIQUE LA FUENTE 

DE ALIMENTACIÓN DE 

LA PLACA Y EL VOLTAJE 

EN EL PUNTO DE 

PRUEBA DE LA SEÑAL 

LOCALICE LA 

FALLA DE 

ACUERDO CON LA 

INFORMACIÓN DE 

INSPECCIÓN 

UBIQUE EL CHIP: SE 

PREFERIRÁ VOLVER A 

SOLDAR Y LUEGO SE PUEDE 

REALIZAR EL REEMPLAZO 

SI SE PRUEBA QUE ESTÁ 

BIEN POR MÁS DE 2 VECES, 

SE PUEDE CONSIDERAR 

COMO APROBADO 


